
   

3. Desbloquee primero la palanca de la placa de la CPU y levántela.

4. Levante la placa metálica de carga que se encuentra en el zócalo del 
 microprocesador.

Ilustración de la placa base

1. Desbloquee el seguro del módulo DIMM.

2. Alinee el corte del módulo de memoria con la muesca del slot e inserte 
 el módulo en la ranura asegurándolo con las pinzas plásticas laterales.

C. Instalación DDR3

3. Compruebe que las pestañas laterales esten fijas y que el módulo de 
 memoria esté firmemente insertado en las ranuras del zócalo.

Panel posterior

 B1. Puerto del teclado PS/2

 B2. Puerto del ratón PS/2

 B3. Abertura para el candado 

  Kensington®

 B4. Puertos USB 2.0

 B5. Puerto LAN

 B6. Puertos USB 2.0

 B7. Puerto VGA Video

 B8. Puerto HDMI

 B9. Micrófono

B10. Salida de audio (Line-out)

B11. Entrada de audio (Line-in)

B12. Entrada para la  
  alimentación de corriente

LEl color real del producto puede variar a la fotografía mostrada aquí.

	Información de seguridad
 Lea las siguientes precauciones antes de configurar un equipo Shuttle XPC.

F5

B10

Chipset 1155

2x ranuras DIMM DDR de
240 Conector

Conector JFP1 en el panel 
frontal-JFP1

Salida/Entrada de audio/
Micrófono 

Puertos VGA y HDMI

Serial ATA Conector-
SATA1,2,3,4

Ventilador del 
procesador-FAN1

2x Puertos USB 2.0

Puente Clear CMOS-
JBAT1

ATX Power 24-pin Conector-
JPWR1

Ranura para un módulo TPM-
JTPM1

C5

C1

2x Puertos USB 2.0 & 
LAN Puertos 

Conector de audio en la parte delantera (JAUD1)

C1

C4 Conector en el panel frontal ( JFP1)

Puerto USB en el panel frontal (JUSB1, JUSB2)C6

A. Iniciar la instalación

1. Retire los 2 tornillos de ajuste manual de la tapa del chasis.

por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de
alimentación antes de abrir la carcasa.

F6

1. afloje el cierre de retención y separe el cable de la instalación.

D. Instalación del Component

7.  Conecte los cables Serial ATA y de alimentación a la unidad de disco
 duro (HDD).

5. Conecte el Serial ATA y los cables de alimentación a la unidad óptica.

1.  Vuelva a colocar la carcasa y fíjela con los tornillos.

E. Completado

cargue los valores del BIOS optimizados.

2 . Completado.

F3

F2

F4

F5F7

F1

B3

B1 B2 B6

B5 B7

B8 B9 B12

B11

Salida S/PDIF integrada 
(JSP1)

C2

Ventilador del procesador (CUPFAN,SYSFAN1)

C5

Ranura para un módulo TPM (JTPM1)C7

AConector de alimentación 
ATX-JPWR2

Puertos del ratón/teclado 
PS/2

C4

C3

C2

 Intel® H61 Conjunto 
de chips

2. Desplace la carcasa hacia atrás y hacia arriba.

3. Afloje los tornillos del bastidor y retire éste.

1. Afloje los cuatro tornillos del ventilador de la CPU y desconecte el   
 cable del ventilador.

B. Instalación de la CPU y del ventilador de la CPU

Este zócalo de 1155 contactos es muy frágil y se puede dañar 
con facilidad. Tenga siempre sumo cuidado cuando instale el 
procesador y limite el número de veces que quita y cambia éste.

2. Retire el ventilador de la CPU de la carcasa y déjelo a un lado.

Si la CPU no está colocada correctamente en el zócalo, la CPU se 
podría dañar.

Socket 1155  
CPU

6. Ajustar el bastidor, bajar la palanca del zócalo y cerrar.

7. Extienda la pasta térmica regularmente sobre la superficie del CPU.

8. Atornille el ventilador de la CPU en la placa base. Cada vez que apriete  
 un tornillo, presione sobre dos puntos opuestos en diagonal.

9. Enchufe el conector del ventilador.

No aplique una cantidad excesiva de compuesto térmico.

5. Coloque la CPU en el zócalo de tal forma que las muescas estén alineadas  
 con las marcas de alineación del zócalo. Asegúrese de que la CPU se 
 encuentra en posición perfectamente horizontal y después inserte la CPU 
 en el del zócalo.

6. Coloque la unidad de disco duro (HDD) en el bastidor y fíjelo con los 
 tornillos laterales.

8. Coloque el bastidor en el chasis y vuelva a fijarlo.

4. Desplace la unidad óptica hacia el chasis.

Si es necesario, repita este procedimiento para instalar un módulo 
DDR3 adicional.

DDR3   240-pin  1.5V

48*2=96 pin72*2=144 pin

1

2

3

1

2

3

4

2
1

bastidor HDD bastidor ODD

Área de aplicación 
del compuesto 
térmico

B10B4

2. Coloque la unidad de Slim DVD en el bastidor y fíjelo con los 
 tornillos laterales.

1

2

3

4

Ventilador del procesador
- CPU_FAN2

Ranura PCI-Express X1

Salida S/PDIF integrada-JSP1

Puerto USB en el panel frontal-
JUSB1/JUSB2

Conector de audio del 
panel frontal-JAUD1
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5 .H e a d P h o n e R

7 .S E N S E _ S E N D

9 .H e a d P h o n e L

8 .N o P in
6 .M IC D e te c t i o n

4 .P R E S E N C E #

2 .G ro u n d

1 .V C C

3 .U S B 0 -

1 0 . CN

5 .U S B 0 +

7 .G ro u n d

9 .N o P in

8 .G ro u n d
6 .U S B 1 +

4 .U S B 1 -
2 .V C C

1 0 .N o P in

1 4 .G r o u n d8 . 5 V P o w e r

1 2 .G ro u n d6 .S e r ia l IR Q

4 .3 . 3 V P o w e r

2 . 3 V S ta n d b y p o w e r

1 . L P C C lo c k

3 . L P C R e s e t
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9 . L P C a d d r e s s & d a t a p in 2

11 .L P C a d d r e s s & d a t a p in 3

1 3 .L P C F r a m e

Puente Clear CMOS
(JBAT1)

C3

Keep Data Clear Data
11

C1

C6

C7

Guía rápida XH61【 Español 】
Panel frontal Configuración de los puentes

No tocar los contactos del zócalo. Para proteger el zócalo remueva siempre 
la cubierta protectora del zócalo cuando el CPU no está instalado.

Enchufe el conector del ventilador

Bastidor del CPU

Quite la 
etiqueta 
protectora

Marcas del 
triángulo (Pin 1)

Enchufe el conector del ventilador.

 F1. Botón de encendido y 
  LED de encendido

 F2. LED de disco duro (HDD)

 F3. ODD y Front I/O Bay

 F4. Slim ODD Bay

 F5. Puertos USB 2.0

 F6. Micrófono

 F7. Auriculares

Corte
Seguro SeguroMuesca

Cable Slimline SATACable de alimentación

Cable serie ATACable de alimentación serie ATA

Declaración de cumplimiento relacionada con el láser
La unidad de disco óptica de este servidor es un producto láser.
La etiqueta de clasificación de la unidad se encuentra situada en dicha unidad.

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
PRECAUCIÓN: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.
NO SE EXPONGA AL HAZ.

PRECAUCIÓN
La sustitución incorrecta de la batería puede dañar este equipo. 
Sustituya la batería únicamente por una igual o equivalente 
recomendada por Shuttle. Deseche las baterías usadas según las 
instrucciones del fabricante.


